
Tervetuloa O-johtavaan
O-Leading pyrkii olemaan yhden luukun ratkaisukumppanisi EMS-toimitusketjussa, mukaan lukien
piirilevyjen suunnittelu, piirilevyjen valmistus ja piirilevyjen kokoaminen (PCBA) .Tarjoamme joitain
edistyneimmistä piirilevytekniikoista, mukaan lukien HDI-piirilevyt, monikerroksiset piirilevyt, jäykät ja
joustavat piirilevyt. .Voimme tukea prototyypin nopeasta kääntämisestä keskisuurten ja massatuotantoon. 

Yleisesti ottaen globaalit asiakkaamme ovat erittäin vaikuttuneita palveluistamme: nopea reagointi,
kilpailukykyinen hinta ja sitoutuminen laatuun. Arvokkaamman teknisen palvelun ja kokonaisratkaisun
tarjoaminen on O-tapa edetä. Piirilevyjen toimittaja

Tulevaisuuden näkökulmasta O-johtava keskittyy aina elektroniikan valmistustekniikan innovaatioihin ja
kehitykseen ja pyrkii jatkuvasti PCB: n ja PCBA: n keskitettyyn palveluun tarjoamaan ensiluokkaisia 
palveluita ja luomaan enemmän arvoa asiakkaillemme.

Olemme ammattimainen piirilevyjen valmistaja, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus. Tuotevalikoima:
yksi, kaksipuolinen, monikerroksinen piirilevy, joustava piirilevy ja MCPCB. Voimme tarjota nopean
prototyyppipalvelun - S / S 24 tuntia, 4-8 kerrosta 48-96 työtuntia. 

KUPARIYYTYSAIVAT MINIMAALISET .025 AVG, .020 MIN .. reikiä EI SAA kytkeä 

Pakkaus värittömällä läpinäkyvällä kuplakalvolla, 25 kpl / pussi, laita kuivausaine kylkeen, laita
kosteuden ilmaisinkortti yläpuolelle

 Tuotteen Kuvaus

Kerrokset: 2
Materiaali: FR4
Valmispaksuus: 1.57mm +/- 10%
Ulkopintakerroksen kuparin paksuus: 1oz
Valmis: ENIG (Au: 2-5u ")
Juotosmaski (väri): molemmat sivut, LPI (musta)
Silkkipaino (väri): molemmat puolet, valkoinen 

Sähkötesti

LOPPU: TÄMÄN PÖYTÄKIRJAN PITÄÄ JÄLKEEN KYTKETTYVÄKALTA IPC-6012: N MUKAISESTI.
Paksuus tulee olla .050 uM yli 3-6 uM nikkeliä.

Kuparilevyreiät MINIMM .025 AVG, .020 MIN .. reikiä EI voi kytkeä pistorasiaan, paitsi VIAS .500
VIIMEISET tai pienemmät.

Kerroksen avain:
==========
* .GM4: Hallituksen ääriviivat
* .TXT: NC-poratiedosto

* .GTP: Top Liitä
* .GTO: Yläsilmäsuoja
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* .GTS: Top Soldermask
* .GTL: Kuparikerros
* .GBL: Kuparikerros
* .GBS: Pohjajuotosmaski
* .GBO: Pohjapiirros
* .GBP: Liitä pohjaan



Korkealaatuinen pcb-tukkumyynti

Tiimimme
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sertifioinnit







Pakkaaminen ja toimitus



 Prosessin kyky

SMT-tuotantokapasiteetit
Piirilevymateriaali: FR-4, CEM-1, CEM-3, alumiinipohjainen levy
Suurin piirilevyn koko: 510x460 mm
Minimi piirilevyn koko ： 50x50mm
Piirilevyn paksuus ： 0,5–4,5 mm
Levyn paksuus ： 0,5-4mm
Komponenttien vähimmäiskoko: 0201
Tavallinen sirukoko-komponentti: 0603 ja suurempi
Komponentin enimmäiskorkeus ： 15mm
Min. Lyijyväli: 0,3 mm
Minimi BGA-palloväli: 0,4 mm
Sijoituksen tarkkuus: +/- 0,03 mm


